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Organische und gedruckte Elektronik bietet eine Ergéinzung zur
konventionellen Elektronik je nach Anwendung. So erfassen auf-
gedruckte Piezosensoren — wie hier bei Wearable electronics fiir
Medizintechnik oder Sport — die Bewegungslaufe

Neue Automotive-Mikrocontroller mit verbes-
serter Hard- und Software-Skalierbarkeit
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Ermitteln und Beheben thermischer und elek-
trischer Hotspots per Simulation
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lation und Produktion von Flex-Platinen
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LEITERPLATTENTECHNIK
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I1AA 2015: HeiBt die Zukunft Wasserstoffantrieb? 1997
Online-Kalkulation bei Flex-Platinen stark erweitert 2000



Flexible Batterien fiir die Consumer-Elektronik bendtigen eine leichte,
schnell ladbare und langlebige Stromversorgung mit hoher Energiedichte
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Lotstopp-Direktbelichtung —
ein Quantensprung fiir die Qualitdt

Leiterplattenbeschaffung — kein optimaler Zustand

Leiterplattenhersteller
empféngt chinesische Handelsdelegation

Mit Ledia hohere Ertrage erwirtschaften

Flexible Leiterplatten nach dem Pool-Verfahren fertigen
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Flexible, zuverlissige
Supply-Chain-Losungen
qualitativ hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fir die Herstellung von
hochwertigen Basismaterialien und Prepregs
zur Fertigung von Leiterplatten mit
unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.
Unser globales Vertriebsnetz versetzt uns in
die Lage, Kunden in allen Regionen der Welt zu
beliefern.

Wir bieten kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen und mit zwei komplett ausgestatteten
Service-Zentren in Grof3britannien und
Deutschland ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der europaischen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Morschheimerstrasse 15
67292 Kirchheimbolanden
+49 (0)6352 75326-0
+49 (0)6352 75326-26
contact(dventec-europe.com

www.ventec-europe.com
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Titelbild

Die wohl umfangreichste Onlinekalkulation der Welt

Einfach und bequem online giinstige Standard-Pool-Plati-
nen bis hin zu Hochtechnologie kalkulieren: Aluminiumtra-
ger- und Aluminiumkernleiterplatten, Dickkupferplatinen,
Rogers-Hochfrequenzleiterplatten, Flexplatinen und mitt-
lere Serien bietet LeitOn transparent, giinstig und bequem
online an —vieles auch ab 12-Stunden Express und mit etli-
chen Sonderoptionen. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 2000,
wie LeitOn die Standards vorantreibt und neue MaBstibe
im Bereich der Leiterplatten-Onlinekalkulation setzt.

www.leiton.de
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